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Hodnoceni diplomové prace oponentem

. | Navrh, analyza a aplikace fizeni aktudtoru hmatové zp&mé vazby a systému
ik ' srmnf aku pro dotykové vstupni zaFizeni v automog‘lllu

Student: Bc. Miroslav SVOBODA | sd.aso: | E16NO0S2P
Oponent: Ing. Michal Kubik, Ph.D.

Kritéria hodnocenl préce oponentem Max. body Prid3lené body
Spinéni zadani préce (posuzuje se i stupefi kvality spinéni) 25 22
Odbornad Uroven prace 50 45
Interpretace vysledkd a jejich diskuze, pFip. aplikace 15 15
Formalni zpracovani prace, dodrZovani norem 10 7

Hodnocenf obsahu a kvality préce, pfipominky:

PredloZend prace se zbyva ndvrhem tlakového senzoru a vibraéniho akéniho &lenu pro zkoumani generovérﬂ
haptické odezvy pfi dotykovém ovladani,

Kapitola &, 2 obsahuje (vod do haptické odezvy pii dotykovém ovladani, reSersi typl vibraénich akénich ¢&lend,
navrh a vypocty civky akéniho ¢lenu a také simulace vybranych Casti elektrickych obvodd.

Kapitola ¢. 3 pak popisuje vlastni schéma zapojeni a navrzeny plodny spoj. Zde kvituji kvalitu navrhu a¥ na
vybér pouzdra MCU.

Kapitola ¢.4 se zabyva navrhem software, ktery je na podprimérné Urovni, srovnatelna jen s Grovni tav.
"makers". Program nevyuzivda HW moznosti MCU, jako pFerudeni, rezim PWM &itace a pod. Pro ovéFeni funkce
program zfejmé postacoval, pro néjaké dalsi pokusy bych doporudil architekturu programu navrhnout znovu a
pfidat napF. moZnost nastaveni parametrd.

Préce je pséna v anglickém jazyce, coz samo o sob& znamena zvySené vynaloZené asili diplomanta. Jen
minimaln€ se vyskytuji preklepy, nicméné po gramatické strénce by si text zaslouZil korekci zkusenym
anglictinarem.

Graficka stranka Frace je misty snizena kvalitou bitmapovych obrazkd. ,gchen]g zapojeni v priloze ma sice
ramecek, ale kvalita je velmi podpriimérna. U vykresu mechanickych dili v pfiloze B ramecek chybi.

Celkové hodnotim préci klasifikaci vyborné a doporutuii jeji obhajobu.

Dotazy oponenta k prad:

) V praci uvadite Ze pro generovani lepsi haptické odezvy by pro dalsi zkoumani bylo vhodné zvolit jiny tyﬁ
MCU s D/A pfevodnikem. Jak potom bude reSeno buzeni akcniho ¢lenu? Lze jednoduch D/A prevodni
realizovat i se stavajicim MCU s vyuZitim PWM reZimu &itale a zafazenim filtru typu dolni propust?

2) Byl ze strany zadavatele kladen nejaky zvlddtni poZadavek na jehoZ zékladé bylo zvoleno pouzdro poufitého
MCU? Celkové navrh pouZiva SMD technologii jen MCU je v pouzdie THT.

Diplomovou praci hodnotim klasifikaci vyborné (podie Kasifika&ni stupnice dané sménici dékana FEL)
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podpis oponenta prace



